新型態智慧杆實證展示之技術構件樣品設計與製作
採購規範書
1、 依據及目標：
1、 依據台北市電腦商業同業公會「智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫」專案計畫辦理。
2、 依據新型態智慧基建提出新型態智慧杆設計、場域試煉，導入快拆、彈性模組及供電穩定設計之試作實證後，辦理至少2場技術驗證展示活動，透過實地參訪、技術解說與操作展示，使參與者能直觀且全面地了解智慧樞紐的運作模式、系統架構與實際效益，故藉由技術構件樣品設計與製作，作為展示活動時強化新型態智慧杆技術實證效益。
2、 公告金額：
新台幣31.5萬(含稅)，投標廠商應配合於預計金額內提供報價，超過者本院得不予接受。
3、 執行時程：
1、 期限115年11月30日止，包含技術驗證之技術構件樣品設計與製作、提供展示活動現場技術說明及演示。
4、 [bookmark: _Hlk108697022]投標廠商應在委託方督導下籌備並完成「新型態智慧杆實證展示之技術構件樣品設計與製作」。需求如下：
	項目
	基本需求

	技術構件樣品設計與製作、
	1、 技術構件樣品設計與製作：依據本案指定之新型態智慧杆技術實證成果，進行技術構件樣品設計、展覽⽤展品交付。
2、 新型態智慧杆展示服務：依據本案指定之新型態智慧杆技術實證成果於展示活動提供服務及說明。
3、 規劃內涵：藉由新型態技術構件樣品與展示活動現場技術說明及演示，引導參與者能直觀且全面地了解智慧樞紐的運作模式、系統架構與實際效益，提升地方在思考適合場域導入模式，進一步降低後續推動的認知門檻與技術疑慮。

	專案需求說明
	1、 技術構件樣品設計與成品製作：
1. 技術構件樣品設計圖提供3D設計圖。(115/8/29前)
2. 展覽⽤展品交付。(115/10/13前)
2、 新型態智慧杆展示服務：
1. (兩場次活動) 提供展會現場說明與技術演示服務之人力。(115/11/30前)
3、 結案報告：
1. 電子型式之結案報告（須包含本專案各辦理事項、設計檔、圖檔、電子檔案、相片或影像等）。(115/11/30前)

	其他配合事項
	1、 得標廠商依照新型態智慧杆技術購件需求，依使用者可實體觸碰之尺寸大小進行構件樣品設計與製作，並說明樣品於空間使用建議。
2、 本活動當天或前1天下午開始進場及施工等場佈作業(至少於活動開始前2小時完成)，隨後進行彩排，相關人員必須到場配合執行。相關施工需配合會場工安規範。
3、 兩場次活動之展品運送，最終須負責將展品運送至委託方指定地點。
4、 得標廠商經手本活動之個人資料，應符合個人資料保護之相關法規規定。


1、 驗收及付款：
(1) 查核與驗收
1. 本專案將依招標文件、廠商服務建議書、執行計劃書、評選會議之應答內容、系統規劃確認書及相關工作會議決議事項執行，並列入驗收、保固依據。
2. 本專案驗收項目
(1) 技術樣品構件3D設計圖。(115/8/29前)
(2) 成品交付。(115/10/13前)
(3) 結案報告
· 含本專案電子型式之結案報告（包含本專案各辦理事項、設計檔、圖檔、電子檔案、相片或影像等）。(115/11/30前)

(2) 付款：本案付款方式將分一期款項
1. 完成技術構件樣品設計(115/8/29前)與製作交付(115/10/13前)，完成成果展之展示當日之演示服務人力、結案報告等相關文件並交付結案報告等相關文件(115/11/30前)，經本院驗收無誤後，撥付尾款。
(3) 注意事項：
1. 得標廠商得配合委託方調整技術構件樣品設計與製作、說明影片內容調整及修正。
2. 得標廠商得配合委託方調整活動展示日期。
3. 得標廠商活動結束後，負責將所提供之展品運送載回。
4. 過程中衍生之智慧財產權之歸屬歸委託方所有，主辦單位得無償使用。
5. 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。



5、 評選項目配分表

	＃
	評分項目
	評分比例

	１
	規劃內容完成度
	15%

	２
	廠商專業能⼒
	15%

	3
	執⾏時程規劃與合作配合度
	25%

	4
	創意與差異化表現
	25%

	5
	專案費⽤規劃合理性
	20%



